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Abstract (en)
1. Use of a copper alloy comprising 0.2 to 1.2% nickel, 0.04 to 0.25% phosphorus, the remainder copper and impurities resulting from the production
process in the hardened state as material for the mould walls of continuous casting moulds.

Abstract (de)
Verwendung einer Kupferlegierung, bestehend aus 0,2 bis 1,2 % Nickel, 0,04 bis 0,25 % Phosphor, Rest Kupfer und herstellungsbedingte
Verunreinigungen im ausgehärteten Zustand als Werkstoff für Stranggieokokillen.
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